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國 立 高 雄 師 範 大 學  1 1 0 學 年 度 第  1  學 期 週 會 紀 錄 

日期 110年11 月 26日 時間 10:10  - 12 :00 地點 
致理大樓 

108 演講廳 

主席 

(主持人) 

洪振方院長 

趙松柏教授 

記錄 

(班級、姓

名) 

數三甲 陳猷 
參加

系級 
數學+物理 (大一) 

專題 

演講人 

吳昇瀚 部經

理 

鍾郁薇 資深

管理師 

演講人任職

單位及職稱 

日月光半導體製

造股份有限公司 
講題: 

半導體技術趨勢及發

展 

 

 

 

 

 

報 告

事 項 

 

 

 

 

 

 

 

一. 理學院長致詞: 

1. 頒發感謝狀，感謝吳昇瀚部經理 

二. 吳昇瀚部經理專題演講 

1. 自我及資歷介紹 

2. 介紹蘋果手機與半導體之間的關係 

A. 系統級封裝 

B. IC 產品應用 

3. PC 與 Cellphone 的封裝介紹 

A. 連接、保護、測試與上板、散熱 

B. 溫度的變化 

C. 封裝的形式 

4. 半導體封裝設計的趨勢 

A.53%用來溝通；33%用在駕駛；14%用在計算方面 

B.系統化 



第 2 頁，共 3 頁 

 

 

 

 

 

 

 

內 容

記 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. 結語 

      A. 讓科技在每個角落實現人的願望 

三. 鍾郁薇 資深管理師 專題演講 

   1. 深耕高雄，在地培育 

      A.介紹日月光的營運歷程 

   2. 員工福利 

      A.提供員工餐廳 

      B.提供診所服務 

   3. 完整的專業人才培育計畫 

      A.新進人員訓練 

      B.專長培養 

      C.部門核心能力 

      D.ASE 核心能力 

   4. 提供實習機會 

      A.大四生 

      B.擔任製程助理工師 

      C.擔任設備助理工師 

   5. 提供菁英培育獎學金 

      A.設籍高雄 

      B.就讀南部地區大學 
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      C.電子、電機、機械、物理、化學、材料等理工日碩學生 

主席

結論 

1. 感謝吳經理與鍾管理師詳細介紹。 

2. 感謝同學詳細的聆聽。 

3. 鼓勵同學提早修畢未來 4年課程，才能進入業界實習，以利未來職

涯發展。 

 


